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Equipements de dépots de materiaux
dans la Plateforme de micro et nanotechnologies

du LAAS —CNRS (Toulouse)
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Optique &
Photonique

= Salle blanche et grise : 1600 m?

= 200 utilisateurs

" 40 ingénieurs et techniciens (TEAM)
= 35 M€ d’équipements

POUR QUI ?

ne 5 MNationaux
laboratoires PME, TPE, start-ups,
de recherche groupes industriels
Internationaux

Micro nano
electronique

https://lims.laas.fr/WebForms/Equipment/EquipmentList.aspx
CVD et ALD (P. bubreuil, JC. Marrot, E. Imbernon)

Jd Exemples de savoir-faire :
J S5LPCVD *  SiO, épais (10um) par CCPECVD (TEAM)
] 3 PECVD * SiN, contraint sur verre (ERC PyroSafe)
Jd 3ALD RuO, par PEALD (ERC 3Dcap)

* Traitement surface in situ avant Al,O, (TEAM)
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PVD (L. Salvagnac, G. Libaude)
. 6 évaporations (joules, e-beam, nano et organiques) 1 Exemples de savoir-faire :
J 3 pulvérisations (17 cathodes : AuGeNi, NiPt, CuO, TiBr....) *  Matériaux énergétiques (ERC PyroMeMs)
J 1 pyrolyse de Parylene *  OLED pour optique (Dispos)
J 1 analyse de dégazage * NiPt (ERC MundFab)
Al (anode)
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Depots Electrolythue (D.Bourrier, J.Bonneau) Jet d’encre (F. Mesnilgrente)
J 7 Réacteurs de dépot J Exemples de savoir-faire :
e 3 Rena * Formulation d’encres
* 4 Yamamoto e Dépots d’argent
0 5 matériaux déposés * Dépots de polymeres, semi-
COndUCteurS Organ|ques, Ag sur Kapton recuit par

* Au, 3D Cu, Cu high speed, Ni, Au poreux

proche infrarouge

. nanoparticules, proteines...
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Lentille en polymere déposée sur
pilier SU8 de 80um de diametre

ltration en Ni
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Dépots 3D en Cu Dépot Au poreux  Dispositif de fi

X . Laboratoire conventionné
RASHCINIRSE \ B,.E,IMIEC H avec I'Université Fédérale

Toulouse Midi-Pyrenees

/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systemes du CNRS
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